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Какие проблемы может принести бизнесу законопроект о критической информационной инфраструктуре

Если не будут внесены изменения в текущую редакцию законопроекта «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», то сведения о защите информации объекта критической инфраструктуры будут отнесены к гостайне. Это значит, что разработчики средств защиты должны будут иметь лицензии. Интеграторы, которые будут поставлять решения и услуги для защиты объектов критической инфраструктуры, обязаны будут иметь лицензию — а их станет сразу меньше.

Более того, все объекты, которые обладают критической инфраструктурой, должны будут создавать либо «первые отделы», либо отдавать их на аутсорсинг организациям, у которых «первые отделы» есть. То есть у нас вся страна станет большим «первым отделом». В текущей редакции закона это так.

По законопроекту, термин критическая инфраструктура — это очень широкое понятие. Это объект, влияние на который может оказать негативное влияние на нацбезопасность, обороноспособность, социальную составляющую и экономику. Согласно первой редакции законопроекта, которая готовилась три года назад, критически важный объект определяется по ущербу в 1 млн. руб. У нас у ларька зачастую годовой оборот 1 млн. руб. Вот у вас сняли со счета миллион за раз — и вы автоматически стали критической инфраструктурой. И дальше «первый отдел», лицензия на гостайну, ограниченность спектра средств защиты информации, невозможность выхода на IPO и т.д.

Если этот законопроект примут в текущем виде — а есть такая вероятность, — то влияние на рынок будет очень негативное. И он мало того, что и так замкнутый, это будет еще больше ухудшаться именно по причине, что закрутятся гайки. Сам законопроект важный и нужный, но есть отдельные положения, которые ситуацию могут ухудшить, и ухудшить очень сильно. И авторы законопроекта пока не очень прислушиваются к этим важным замечаниям, которые могут повлиять на рынок. 
Источник:  rns.online 

Минкомсвязи: регионы получат на информатизацию 
меньше денег, чем год назад. Конкурса не будет

Минкомсвязи в 2017 г. снова распределит между регионами меньше денег на поддержку в них проектов, связанных с развитием информационного общества, чем годом ранее. При этом посостязаться друг с другом за право получить эти средства субъекты России не смогу — традиционный конкурс отменен.

Денег опять стало меньше
В 2017 г. на мероприятия, направленные на становление в субъектах РФ информационного общества, регионы России получат в виде субсидий 343 млн. руб. — почти на 22 млн. руб. меньше, чем годом ранее. При этом число этих поддерживаемых Минкомсвязи регионов останется прежним — 25. Соответствующие документы появились на сайте министерства.

Данное субсидирование, осуществляющееся в рамках госпрограммы «Информационное общество (2011–2020 годы)», подразумевает, что регионы вложат в поддерживаемые проекты и собственные средства, суммарный объем которых составит 111,7 млн. руб.
В наступившем году деньги будут выделены на продвижение электронных госуслуг. В частности контрольными показателями для субъектов РФ установлены минимальное число граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и доля жителей, получающих услуги в безбумажном виде.

Это не первое сокращение финансирования регионов по данной тематике. В 2016 г. общий объем выделяемых средствсоставил 364,7 млн. руб., что оказалось в  полтора раза меньше, чем в предыдущие годы. Так, в 2015 г. регионам раздали на проекты 550 млн. руб., а в 2014 г. 1,16 млрд. руб. были распределены сразу за  2013 г. и  2014 г. Причины снижения объемов дотаций в Минкомсвязи в 2016 г. объяснили тем, что сумма дотаций определяется законом о бюджете, в то время как  «ежегодно идет сокращение бюджетных расходов».

Конкурса на субсидии больше нет
Принципиальным изменением подхода к субсидированию региональных проектов стала отмена в 2017 г. традиционного конкурса между субъектами. Несмотря на то, что еще в конце октября 2016 г. Минкомсвязи отказываться от традиции, длившейся с 2012 г., не собиралось, сейчас в документах министерства список конкретных регионов и размеры причитающихся им средств уже четко определены.

В Минкомсвязи сообщили, что «распределение субсидий на конкурсной основе исключено в соответствии с поручением Правительства». По всей видимости, речь идет о документе, разработанным самим министерством и выложенным им 16 декабря 2016 г. на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

В частности, в нем говорится, что критериями отбора регионов для софинансирования их проектов являются уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта и число граждан, которые с точки зрения ведомства должны быть зарегистрированы в ЕСИА с 1 января по 31 декабря 2017 г. При этом ранжирование регионов происходит по второму из этих показателей.

В результате в число регионов-акцепторов вошли Башкортостан, Дагестан, Крым, Чечня, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский и Ставропольский края, а также Белгородская область, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская область, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Саратовская, Тверская и Челябинская области.

Наибольшие суммы получат Краснодарский край (25,9 млн. руб.) и Дагестан (24,7 млн. руб.). Наименьшие — Белгородская область (6,8 млн. руб.) и Тверская область (7,8 млн. руб.). 
Источник: cnews.ru
Госзакупки не вынесли прозрачности. Кремль и Белый дом обсуждают, как реанимировать IT-систему их контроля

Стартовавшая в 2017 г. законодательная реформа по усилению казначейского контроля за бюджетными расходами едва не обрушила Единую информационную систему (ЕИС) закупок. Проблема 1 февраля обсуждалась на совещаниях у президента и в Белом доме, а Федеральное казначейство официально принесло извинения заказчикам за сбои в ЕИС. По данным "Ъ", в правительстве сейчас решается вопрос о приостановлении применения предварительного контроля закупок для снижения нагрузки на систему. При этом полного контроля над ЕИС пока не добилось ни одно из претендовавших на него ведомств — ни казначейство, ни Минэкономики.
Единая информационная система контроля госзакупок оказалась не готова к вступившим в силу 1 января 2017 г. поправкам к закону о контрактной системе (44-ФЗ). Они, в частности, предусматривают усиление контроля казначейства за планами закупок госзаказчиков, число которых резко возросло в связи с переводом под 44-ФЗ закупок унитарных предприятий, ранее работавших по правилам для госкомпаний. На этой неделе Федеральное казначейство (отвечает за эксплуатацию ЕИС) публично извинилось перед заказчиками за массовые случаи "невозможности" размещать данные о закупках, признав факт "технических трудностей" при работе с новой версией подсистемы закупок системы "электронный бюджет".

По статистике ЕИС, в конце января 2017 г. число объявлений о контрактах в Москве и области упало в девять раз, а объем сократился больше чем в три раза (на конец января 2017 г. — 74 извещения на 691 млн. руб., годом раньше — 691 извещение на 2,3 млрд. руб.). В Петербурге объем контрактов упал примерно в 20 раз — 60 млн. руб. вместо 1,2 млрд. годом ранее, число извещений — примерно вдесятеро (153 против 1,6 тыс.).

Проблемы вызваны перегруженностью сервиса взаимодействия ЕИС с внешними системами, сбоями при размещении в ЕИС трехлетних планов закупок регионов и годовых планов-графиков заказчиков. По словам источника в правительстве Москвы, "ситуация с ЕИС привела к коллапсу на несколько месяцев в госзакупках на уровне страны". "Мы лишились внутреннего контроля над своими заказчиками, над их закупками, не можем ни проверить объективности цены, ни соответствие их документации установленным формам",— говорит собеседник "Ъ".
30 января председатель правления общественной организации "Форум контрактных отношений" (ФКО) М.Бородовский в письме курирующему закупки первому вице-премьеру И.Шувалову сообщил, что разработчики ЕИС "не могут устранить проблемы", связанные с ее доработкой под новые законодательные изменения, а служба техподдержки (за нее отвечает Минэкономики) "перестала реагировать на обращения заказчиков". При этом жалобы заказчиков в оба курирующие ЕИС ведомства (Федеральное казначейство и Минэкономики) результатов не принесли. В качестве способов решения проблемы ФКО, в том числе предлагал установить сроки вступления в силу поправок к законодательству с учетом времени на доработку ЕИС, разрешить региональным и муниципальным заказчикам в случае сбоев ЕИС размещать закупки на своих порталах, а также ввести мораторий на привлечение к ответственности заказчиков в период некорректной работы системы (КоАП предусматривает за нарушение сроков публикации в ЕИС данных штрафы от 3 тыс. до 500 тыс. руб.). Ранее с аналогичной просьбой о возможности автономных закупок на собственных закупочных порталах для городов федерального значения в Белый дом обращался мэр Москвы С. Собянин.

М.Бородовский отметил, что казначейству стоило бы настаивать на том, чтобы Госдума и правительство, принимая поправки в сфере закупок, рассчитывали момент их вступления в силу с учетом времени, необходимого для проведения конкурсных процедур и финансирования технических работ. Курирующий методическое обеспечение ЕИС замглавы Минэкономики Е.Елин поддержал предложения ФКО. Как сообщили источники в профильных ведомствах, совещания по этому поводу уже прошли в Минфине и Минэкономики, по их итогам в правительство будут внесены предложения по сокращению избыточных процедур для снижения нагрузки на ЕИС — в том числе о приостановлении применения предварительного контроля закупок и его поэтапном вводе.
Омбудсмен по закупкам С.Габестро отмечает, что с принятием законопроектов по полному переходу на электронные торги, которые сейчас рассматривает Госдума, нагрузка на ЕИС снова резко возрастет. При этом в случае принятия законопроекта правительства по установлению обязательной регистрации участников в ЕИС число субъектов, работающих в этой системе (сейчас — свыше 300 тыс.), увеличится как минимум впятеро, а вероятнее — в десять и более раз. Сам С.Габестро предлагает использовать ЕИС как "аналитический модуль" для мониторинга и контроля действий заказчиков, а торги и сервисы сосредоточить на электронных торговых площадках.
На этом фоне правительство, по данным источников "Ъ", отказалось от идеи сосредоточить управление ЕИС в одном ведомстве — им хотели стать и казначейство, и Минэкономики. Последнему, впрочем, придется уступить казначейству полномочия по выработке функциональных требований к ЕИС. В Кремле и Белом доме получить официальных комментариев не удалось. 
Источник: ict-online.ru

Предварительные итоги 2016 года на рынке ШПД
Аналитики ТМТ Консалтинг подвели предварительные итоги 2016 г. на рынке широкополосного доступа в Интернет. Рынок растет и в абонентах, и в деньгах, однако доходы операторов растут более низкими темпами, чем абонентская база. Причина – в падающем ARPU, что в свою очередь обусловлено активным выводом на рынок конвергентных предложений, преимущественно включающих фиксированные и мобильные услуги связи. 

По итогам 2016 г. число абонентов широкополосного доступа в Интернет в массовом сегменте составило 31,3 млн., а проникновение – 56%. Доходы операторов, работающих на этом рынке, достигли 125,6 млрд. руб. Таким образом, прирост абонентской базы оказался выше, чем прирост доходов: 4,7% против 2,9% год к году.

Аналитики отмечают, что «заметное влияние на рост абонентской базы в 2016 г. оказало усиление активности по продвижению услуг всех ведущих российских интернет-провайдеров».

Итоги 2016 г. на рынке ШПД
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По данным ТМТ Консалтинг
Причина такого расхождения в темпах роста показателей кроется в падении ARPU. По итогам года этот показатель составил 341 руб. Причиной снижения ARPU стала популярность конвергентных предложений, сочетающих фиксированные и мобильные сервисы. Ранее более популярными были предложения ТВ плюс Интернет или Интернет плюс фиксированная телефония.

При этом трендом прошедшего года стал уход операторов от краткосрочных акций по привлечению клиентов к работе над удержанием и лояльностью. «При этом более выгодные, чем у конкурентов, финансовые условия предлагаются отдельными операторами на постоянной основе, что усилило ценовую конкуренцию и негативно сказалось на финансовых показателях рынка», - отмечают в ТМТ Консалтинг.

Лидером по абонентской базе в России остается «Ростелеком», получивший по итогам года 37% рынка. Все остальные существенно отстают от лидера. Так, находящийся на втором месте «ЭР-Телеком» получил 10%, а МТС, занявший третье место, лишь 9%. Также в топ-5 вошли «ВымпелКом» с 7% и ТТК с 5% рынка.

Структура абонбазы по операторам (Россия)
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По данным ТМТ Консалтинг
По притоку лидером также остается «Ростелеком», увеличивший свою клиентскую базу на 760 тыс. абонентов. Аналитики называю драйвером его роста развитие сетей (переход на FTTx и PON) и модернизацию тарифной линейки. Также значимую роль сыграло приобретение операторов «АИСТ» и «Мортон Телеком».

 «ЭР-Телеком» также прирастал за счет покупки «ВестКолла» и консолидации иркутского оператора. В результате прирост составил 305 тыс. абонентов. Однако в процентах это позволило обогнать «Ростелеком» по темпам роста – 11% против 7% соответственно.

В Москве лидером по доле рынка стал МТС с 32%. «Ростелеком» на втором месте с 20%, на третьем – «Акадо» с 16%, на четвертом – «ВымпелКом» с 14%. В топ-5 также входит NetByNet («МегаФон»).

Структура абонбазы по операторам (Москва)
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По данным ТМТ Консалтинг
Аналитики прогнозируют, что в дальнейшем источником роста будет преимущественно переток абонентов от конкурентов – это будет характерно для больших городов. Также продолжится тренд активизации в сегменте конвергентных предложений фиксированных и мобильных услуг. Ценовой характер конкуренции сохранится, как и концентрация на удержании абонента. При этом с исчерпанием возможностей органического роста и ухудшением положения отдельных локальных игроков на рынке сохранится активность операторов в сфере M&A. 
Источник: mskit.ru
Развитие электронно-компонентной базы поддержат миллиардами

Холдинг "Росэлектроника" намерен до 2020 г. направить на финансирование программы инновационного развития 191,4 млрд. руб. Планируется реализовать почти 70 инновационных проектов.

Получат финансирование работы по созданию электронной компонентной базы, СВЧ-электроники, систем и комплексов связи, АСУ спецназначения, оборудования для системы дистанционного зондирования Земли. Предполагается также развитие проектов, связанных с информационно-телекоммуникационными решениями и безопасностью. Серьезное внимание будет уделено медицинскому и сканирующему оборудованию. 

В инвестиционном портфеле 35,6 млрд. руб. – собственные средства Росэлектроники, остальная часть – бюджетные источники. На НИР и ОКР планируется ассигновать 61,2 млрд. руб. Еще 119,4 млрд. руб. будет направлено на технологическую модернизацию. Кроме того, на 10,7 млрд. руб. профинансируют сопутствующие реализации программы мероприятия.
Источник: vpk.name 

Микросхемы «Микрона» получили статус продукции отечественного производства 1 уровня

 «Микрон» объявил о том, что министерство промышленности и торговли РФ подтвердило соответствие разработанных НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) и производимых «Микроном» интегральных микросхем К5016ХС2 (MIK51AB72D) и К5016ТС01-04Д/Б (MIK51AB144D-04) требованиям, предъявляемым к интегральным схемам российского производства первого уровня. Как рассказали в компании, микросхемы предназначены для использования в системах защищенного доступа, предъявляющих высокие требования к уровню защиты информации.

Интегральная микросхема первого уровня К5016ХС2 с 2015 г. используется «Гознаком» для изготовления паспортно-визовых документов граждан РФ нового поколения (биометрические загранпаспорта) с бесконтактным интерфейсом, поддержкой российских и международных стандартов криптографии. Интегральная микросхема первого уровня К5016ТС01-04Д/Б с расширенной памятью планируется к использованию в различных государственных электронных идентификационных документах: удостоверении личности гражданина РФ, удостоверении военнослужащего, биометрическом загранпаспорте, полисе ОМС, электронном водительском удостоверении и др. 

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ присвоило статус интегральной схемы российского производства первого уровня микросхеме К5016ВГ1 (MIK51SC72D), которая изготавливается на «Микроне» и используется при создании отечественных банковских карт НСПК «Мир». 

Микрочипы «Микрона» полностью разработаны в НИИМЭ и соответствуют всем российским и международным требованиям к защите информации: аппаратные и программные составляющие интегральных микросхем предусматривают поддержку многочисленных стандартов шифрования, имеют многоуровневую систему пассивной и активной защиты от несанкционированного чтения и модификации информации, зондирования внутренних компонентов и сигнальных линий. Их использование в государственных электронных документах обеспечивает надежное хранение персональных данных и информационную безопасность граждан.

Генеральный директор НИИМЭ, академик РАН Г.Красников отметил: «Многие микросхемы иностранного происхождения имеют вредоносные недекларированные возможности, которые закладываются еще на этапе их проектирования или создания IP-блоков, что делает небезопасным их использование в государственных системах. За последние несколько лет мы разработали новые технологии, укрепив отечественную микроэлектронную научную школу, и уже владеем полным циклом разработки и создания интегральных микросхем, гарантируя стабильную работу наших изделий в стратегических государственных проектах». 

Генеральный директор «Микрона» Г.Хасьянова заявила: «Микрон» последовательно подтверждает свой статус ответственного производителя отечественной элементной базы для реализации крупных государственных проектов в различных отраслях экономики. Микросхемы «Микрона», уже получившие статус продукции российского производства первого уровня, полностью закрывают все потребности существующих и перспективных проектов, связанных с внедрением государственных электронных документов и развитием банковской сферы. В ближайшее время мы планируем получить подтверждение статуса интегральных схем российского производства первого уровня для наших RFID-чипов и микроконтроллеров, используемых в транспортных приложениях, маркировке товаров и в системных проектах в области интернета вещей».

По данным Acuity Research, количество ежегодно выпускаемых e-ID в мире будет стремительно увеличиваться: c 600 млн. шт. в 2015 г. до 740 млн. шт в 2018 г. – тогда в мире будет насчитываться уже 3,5 млрд. электронных документов. Как прогнозирует мировой производитель Gemalto, только в Европе к 2018 г. обладателями e-ID станут 150 млн. человек -  30% населения региона. Стремительно вырастет, по данным Juniper Research, и количество мобильных устройств с функциями биометрии:  со 160 млн. шт. в 2016 г. до 760 млн. шт. в 2022 г. 

Источник: cnews.ru
В 2016 году продажи полупроводников принесли почти $340 млрд.
В 2016 г. выручка на мировом рынке полупроводников выросла на 1,1%, достигнув $338,9 млрд долларов США, что является рекордным годовым показателем продаж для отрасли. Такие данные приводит Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) в своем традиционном отчете.

Эксперты уточнили, что в декабре 2016 г. полупроводниковая выручка составила $31 млрд. и не поменялась по сравнению с ноябрем, но в годовом исчислении увеличилась на 12,3%. Что касается квартального результата, то в финальной четверти года продажи микросхем в мире принесли $93 млрд., что на 12,3% и 5,4% больше, чем было зарегистрировано в октябре-декабре 2015 г. и в июле-сентябре 2016 г.
"После довольно вялого начала года, мировой рынок полупроводников набрал обороты и больше их не снижал. В результате выручка на нем в 2016 г. достигла почти $340 млрд., что является наивысшим годовым значением для отрасли," - прокомментировал цифры глава SIA Д.Нойфер.
Специалист отметил, что рост рынка был обусловлен макроэкономическими факторами, тенденциями в отрасли и постоянно растущей востребованностью полупроводниковой продукции в мире. По оценкам SIA, умеренный рост индустрии чипов продолжится в 2017 г. и далее. 
Источник: DailyComm

Mushkin Helix: высокопроизводительные PCIe SSD 
на базе 3D MLC NAND

На выставке CES 2017 компания Mushkin представила новый модельный ряд высокопроизводительных твердотельных накопителей. Семейство Mushkin Helix предназначено для премиальных настольных и мобильных ПК с разъёмом M.2. Основными преимуществами новинок являются высокая производительность и увеличенная выносливость благодаря применению флеш-памяти типа 3D MLC NAND.

Модельный ряд твердотельных накопителей Mushkin Helix включает в себя различные изделия ёмкостью 250 Гбайт, 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт, нацеленные на разные ценовые сегменты и предлагающие разные уровни производительности. Новые устройства базируются на контроллере Silicon Motion SM2260 (NVMe 1.2, два ядра ARM Cortex, восемь каналов NAND, технология коррекции ошибок на основе LDPC, поддержка шифрования AES-256 и т. д.), памяти типа 3D MLC NAND и используют форм-фактор M.2-2280 с интерфейсом PCI Express 3.0 x4.

Максимальная устоявшаяся скорость последовательного чтения у Mushkin Helix составляет 2500 Мбайт/с, а записи — до 1100 Мбайт/с, согласно заявленным производителем характеристикам. Что касается скорости случайного чтения/записи, то твердотельные накопители Mushkin Helix могут исполнять до 232 тысяч операций произвольного чтения и до 185 тысяч операций произвольной записи в секунду.

Следует отметить, что производительность Helix на операциях произвольного чтения/записи выше, чем та, что Silicon Motion заявляла для своего контроллера SM2260. Судя по всему, Mushkin и Silicon Motion нашли способ увеличить производительность SSD при помощи новой прошивки. Впрочем, стоит иметь в виду, что поставщики накопителей обычно публикуют данные о производительности наиболее ёмких моделей, в то время как модели начального уровня обладают меньшей скоростью.

На выставке CES 2017 компания Mushkin демонстрировала образцы Helix без каких-либо радиаторов (если не считать теплорассеивателя SM2260), что довольно странно, принимая во внимание увеличенную производительность накопителя. Неизвестно, будут ли коммерческие SSD Mushkin Helix экипироваться какими-либо системами охлаждения, но это было бы логичным решением. Даже небольшая медная пластинка, установленная на контроллер, способна обеспечить довольно высокую эффективность теплоотвода, что показывает пример Samsung Polaris/960 Pro.

Основными преимуществами памяти типа 3D MLC NAND являются высокая (по сравнению с 2D/3D TLC NAND) производительность, а также увеличенная (по сравнению с современной планарной NAND флеш-памятью) выносливость. Несмотря на это для текущий версий Helix заявлено время наработки на отказ в один миллион часов, что ниже, чем у SSD предыдущих поколений и некоторых конкурирующих изделий. При этом Mushkin планирует поставлять новинки с трёхлетней гарантией, что является стандартом для многих современных SSD.

Mushkin стала вторым независимым поставщиком SSD, анонсировавшим высокопроизводительные накопители с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и памятью типа 3D MLC NAND. На сегодняшний день подобные Helix продукты поставляет лишь компания ADATA (XPG SX8000). Пока сложно сказать, когда именно Mushkin начнёт коммерческие поставки Helix, а также назвать их цены. Но, судя по всему, Mushkin Helix едва ли появятся на рынке в первом квартале.

Источники: AnandTech, Mushkin
Рынок микросхем памяти будет расти на 7,3% в год

Стабильный спрос и повышение цен будут способствовать подъему мирового рынка микросхем памяти в ближайшие годы. Ожидается, что средние темпы роста в отрасли составят 7,3% в год. При этом в денежном выражении объем мирового рынка чипов DRAM и NAND flash в 2021 г. достигнет $109,9 млрд. против предполагаемого показателя в $77,3 млрд. по итогам 2016 г. Такие данные приводят аналитики IC Insights и другие отраслевые источники, передает Yonhap News.

Специалисты отмечают, что DRAM-сегмент, выступавший драйвером роста для всего рынка чипов памяти в 2013 и 2014 гг., в 2015 г. пережил 3-процентный спад, потянув за собой индустрию микросхем памяти в целом. Однако в последнее время спрос на DRAM и NAND flash окреп, что помогло стабилизировать ситуацию в отрасли и способствовало росту финансовых показателей южнокорейских чипмейкеров Samsung и SK Hynix. Эксперты полагают, что восходящий тренд будет способствовать дальнейшему укреплению позиций этих компаний.
В настоящее время совместная рыночная доля Samsung и SK Hynix в DRAM-сегменте оценивается примерно в 75%, а в секторе NAND flash под их контролем порядка 47%.

Благодаря стабилизации спроса и повышению цен на чипы Samsung Electronics по итогам IV квартала 2016 г. зарегистрировала рекордную операционную прибыль в размере 4,95 трлн. вон ($4,24 млрд.) в своем полупроводниковом подразделении. В тот же период SK Hynix получила операционный доход в 1,5 трлн. вон (порядка $1,3 млрд.), улучшив показатель на 55%. 
Источник: Yonhap News
Panasonic и UMC совместно наладят производство памяти ReRAM
Японская компания Panasonic в сотрудничестве с тайваньским контрактным чипмейкером United Microelectronics Corp. (UMC) намерена разработать и запустить серийное производство микросхем оперативной памяти нового поколения ReRAM (резистивная память с произвольным доступом), сообщает Nikkei.
Партнеры планируют наладить выпуск энергоэффективных чипов ReRAM с использованием 40-нм техпроцесса. Потребление электроэнергии является ограничивающим фактором для современных устройств, питающихся от аккумуляторов, и в Panasonic полагают, что преимущества в плане расхода энергии позволят памяти ReRAM сыграть ключевую роль на рынке Интернета вещей (IoT). По расчетам Panasonic, микросхемы ReRAM будут востребованы со стороны производителей носимой электроники, а также найдут применение в системах безопасности, производственном оборудовании и других разнообразных устройствах, объединенных в сеть.

Проектированием ReRAM займутся специалисты Panasonic, затем совместно с UMC будет разработана производственная технология, а в дальнейшем тайваньский чипмейкер запустит у себя выпуск микросхем.
Согласно плану, образцы продукции планируется поставить в 2018 г., а массовое производство будет запущено в 2019 г. Партнеры ставят перед собой цель довести годовой объем продаж чипов ReRAM до 5 млрд. иен ($44 млн.), захватив сегменты, которые сегодня используют флэш-память.
В дальнейшем Panasonic рассчитывает превратить свою ReRAM-память в стандарт для отрасли и продавать лицензии на использование технологии другим компаниям. 
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SK Hynix: планы на этот год - 18-нм DRAM, 72-слойная 3D NAND, расширение фабрики M14

SK Hynix опубликовала финансовые результаты за 2016 г., а также рассказала о планах на 2017 г. Как и ожидалось, компания намерена начать массовое производство новых типов памяти и расширить производственные мощности. Примечательно то, что в краткосрочной перспективе SK Hynix намеревается вкладывать средства в увеличение производства NAND флеш-памяти, но не в увеличение выпуска DRAM.

DRAM: Расширение использования техпроцесса 21 нм и освоение 18 нм

SK Hynix начала производство DRAM по техпроцессу 21 нм в конце 2015 г. С тех пор компания постепенно расширяет использование технологии, а также старается увеличить выход годных микросхем. К настоящему времени SK Hynix использует 21 нм техпроцесс для изготовления широкого ассортимента своей продукции, включая оперативную память типов DDR4, LPDDR4, HBM2. Тем не менее, прогресс не стоит на месте: на этой неделе компания подтвердила, что она намерена начать массовое производство DRAM с использованием технологии класса 1X нм — эксперты считают, что речь идёт о 18 нм — уже в этом году.

SK Hynix в настоящее время не планирует существенного расширения производственных мощностей. В то же время, дальнейшее увеличение производства DRAM с использованием техпроцесса 21 нм и начало применения технологии 18 нм во второй половине года автоматически увеличат объём выпускаемой памяти (в пересчёте на бит, при условии адекватного выхода годных кристаллов). Как известно, при уменьшении ширины транзисторного затвора происходит уменьшение размеров ячеек памяти. Таким образом, объём памяти (в пересчёте на биты) на каждой 300-мм кремниевой пластине увеличивается.

Тем временем, аналитики из TrendForce считают, что спрос на DRAM в 2017 г. вырастет на 20% в годовом исчислении, в то время как производство DRAM различными производителями увеличится примерно на 19% по сравнению с 2016 г. Дисбаланс между спросом и предложением создаст дефицит оперативной памяти и удержит цены на высоких уровнях, говорят аналитики.

Кроме роста объёма памяти в ПК, есть ещё два фактора, которые поднимут спрос на DRAM. Во-первых, выходящие вскоре процессоры Intel Xeon поколения Skylake-EP имеют шестиканальный контроллер памяти, что означает использование минимум шести модулей памяти на процессорный разъём вместо сегодняшних четырёх. Во-вторых, флагманские смартфоны на базе Google Android получат новые подсистемы памяти объёмом 6 или 8 Гбайт LPDDR4/LPDDR4X.

NAND: 72-слойные 512-Гбит 3D NAND микросхемы к концу года

Спрос на NAND флеш-память неуклонно растет в последние годы вследствие того, что индустрия выпускает всё больше устройств на основе энергонезависимой памяти (смартфоны, твердотельные накопители, бытовая электроника и т.п.), а объём накопителей во многих изделиях увеличивается — например, Apple iPhone 7 начального уровня теперь экипируется 32 Гбайт NAND. Для того чтобы удовлетворить растущий спрос, производители расширяют производственные мощности и разрабатываются новые микросхемы 3D NAND большой ёмкости. В этом году SK Hynix наравне с конкурентами планирует как увеличить производство NAND, так и выпустить новые чипы памяти.

SK Hynix начала массовое производство 36-слойных микросхем памяти 3D NAND с двухбитовой ячейкой MLC — в компании их называют 3D-V2 — ёмкостью 128 Гбит в 2015 г. Данные микросхемы были во многом «пробой пера», они в основном используются для различных съёмных накопителей.

В прошлом году компания начала производство 48-слойных микросхем 3D TLC NAND (3D-V3), которые подходят для различных типов устройств, включая карты памяти, USB-флешки, встраиваемые накопители и SSD. Микросхемы 3D-V3 имеют ёмкость 256 Гбит — они собираются в блоки ёмкостью 512 Гбит, 1024 Гбит, 2048 Гбит и даже 4096 Гбит.

Позже в этом году SK Hynix планирует начать массовое производство 72-слойной памяти 3D TLC NAND (3D-V4), которая обещает быть весьма интересной как с точки зрения ёмкости, так и с точки зрения производительности. Во втором квартале SK Hynix планирует начать продажи микросхем 3D-V4 ёмкостью 256 Гбит. В четвёртом квартале стартует производство микросхем ёмкостью 512 Гбит (64 Гбайт), что даст возможность значительно увеличить вместительность SSD и других накопителей на базе NAND. Кроме того, размер блока (минимальная ёмкость, которую можно стереть) у 3D-V4 TLC увеличится до 13,5 Мбайт (против 9 Мбайт у 3D-V2 и 3D-V3), что повысит производительность таких микросхем по сравнению с предшественниками.

На данный момент неизвестно, собирается ли SK Hynix увеличить скорость интерфейса своих 512-Гбит микросхем чтобы компенсировать меньший параллелизм в случае SSD небольшой ёмкости, как это сделала Samsung для своих 64-слойных 3D V-NAND чипов. Однако известно, что каталог продукции SK Hynix уже включает мультичиповые NAND-сборки ёмкостью до 8192 Гбит (1 Тбайт), что даст возможность создавать объёмные SSD малых размеров — например, односторонний модуль M.2 ёмкостью 2-4 Тбайт.

В то же время 512-Гбит микросхемы флеш-памяти неизбежно заставят SK Hynix и её партнеров отказаться от выпуска SSD малых объёмов (120/128 Гбайт), поскольку производительность таких накопителей будет очень низкой даже при высоких скоростях интерфейса (~800 Мтрансферов/с).

3D NAND на втором этаже M14

Как уже сообщалось ранее, SK Hynix планирует начать использование второго этажа производственного комплекса M14 для производства 3D NAND в 2017 г. На этой неделе компания в очередной раз подтвердила намерения, но не стала раскрывать каких-либо подробностей.

В любом случае, по мере роста производства памяти на M14, компания увеличивает свои объёмы и доход. А по мере перехода SK Hynix на выпуск 3D NAND большой ёмкости — 256 Гбит сейчас и 512 Гбит в четвёртом квартале — общий объём производства памяти (в пересчёте на бит) также увеличится.

В июле этого года SK Hynix также начнёт расширение «чистой» комнаты фабрики C2 в Вузи (Китай), что обойдётся в $790 млн. и займёт почти два года. Производственный комплекс C2 используется для изготовления DRAM, а его расширение позволит сохранить текущий объём выпуска оперативной памяти при переходе на более современные технологии производства, требующие применения многократного экспонирования, которое делает производственные циклы длиннее.

Впрочем, поскольку работы будут завершены лишь в апреле 2019 г., расширения производственных мощностей не окажет никакого влияния на цены DRAM в ближайшем будущем. Кроме того, принимая во внимание причину расширения «чистой» комнаты (увеличение длины цикла производства памяти), далеко не факт, что оно вообще окажет какой-либо эффект на цены.

Источники: AnandTech, SK Hynix
Toshiba: совет директоров одобрил план выделения производства микросхем в самостоятельное предприятие 
с последующей продажей его части

Как и ожидалось, 27 января совет директоров Toshiba решил судьбу производства микросхем. Коротко говоря, производство будет выделено в самостоятельное предприятие, после чего примерно 20% его будет продано.

Это лишь один из шагов Toshiba, направленных на компенсацию неудачной деятельности американского подразделения компании, работающего в области атомной энергетики.

Toshiba — второй по величине производитель флэш-памяти NAND в мире, и выпуск микросхем приносит ему значительную часть всего дохода. В числе тех, кому может достаться лакомый кусок, названы частные инвестиционные компании, деловой партнер Western Digital Corp и поддерживаемый государством банк развития Японии.

В компании спешат совершить продажу до конца финансового года, который наступит 31 марта, чтобы предотвратить потерю собственного капитала, и без того сократившегося до $3 млрд. в результате скандала с отчетностью, прогремевшего в 2015 г. Впрочем, по мнению аналитиков, нынешняя продажа будет иметь только краткосрочный эффект, так что не исключено, что Toshiba продолжит продавать доли новой компании.

По словам анонимного информатора, в Toshiba оценивают свое производство микросхем в $9-13 млрд.

Источник: Reuters
Toshiba: ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем расширен

Toshiba объявила о выпуске устройств встроенной флеш-памяти NAND, соответствующих стандарту JEDEC eMMC версии 5.1 и требованиям спецификации AEC-Q100 Grade2. Как рассказали в компании, в ассортименте представлены устройства емкостью 8, 16, 32 и 64 ГБ. Поставки ознакомительных образцов начались 27 января, а начало серийного производства запланировано на второй квартал (апрель–июнь) 2017 г.

В новых устройствах кристаллы памяти NAND, изготовленной по технологическому процессу 15 нм, объединены с контроллером, что позволяет реализовать базовые функции управления памятью NAND в одном корпусе. Новые продукты дополняют существующую серию памяти eMMC компании Toshiba с диапазоном рабочих температур от -40 до +85 °C, необходимым для работы в информационно-развлекательных автомобильных системах. Они могут применяться в таких компонентах, как приборные панели, где требуется работа устройств хранения данных на основе памяти e•MMC при повышенных температурах до +105 °C.

На рынке автомобильных систем продолжает расти спрос на флеш-память NAND, связанный с развитием автомобильных информационно-развлекательных систем, систем ADAS и систем автономного вождения. Для удовлетворения этого спроса компания Toshiba расширяет серию высокопроизводительных устройств памяти высокой плотности и будет по-прежнему занимать лидирующие позиции на рынке.

Toshiba также разрабатывает автомобильные устройства UFS, отвечающие требованиям AEC-Q100.

Список ключевых особенностей новых продуктов памяти включает встроенное управление флеш-памятью NAND: интерфейс, соответствующий требованиям JEDEC eMMC версии 5.1, обеспечивает работу основных функций, в том числе управление блоком записи, коррекцию ошибок и программное обеспечение драйвера. Это упрощает разработку систем, позволяя производителям минимизировать расходы на проектирование и сократить время выхода на рынок новых и обновленных продуктов. Кроме того, возможности применения новых устройств расширены за счет добавления новых функций стандарта JEDEC eMMC 5.1, таких как BKOPS Control, Cache Barrier, Cache Flushing Report, Large RPMB Write и Command Queuing.

Диапазон рабочих температур новых чипов составляет от -40 до +105 °C. Toshiba также провела дополнительные испытания надежности для соответствия требованиям AEC-Q100 Grade2. 
Источник: cnews.ru
Toshiba представила МОП-транзисторы с каналом n-типа с низким сопротивлением в открытом состоянии

Toshiba Electronics Europe представила два новых МОП-транзистора с каналом n-типа для переключателей нагрузки в мобильных устройствах с низким сопротивлением в открытом состоянии. Как рассказали CNews в компании, транзисторы SSM6K513NU и SSM6K514NU позволяют создавать высокоэффективные системы с низким энергопотреблением и подходят для применения в современных портативных устройствах с автономным питанием.

Применение технологического процесса формирования канавки серии U-MOS IX-H обеспечивает низкое сопротивление МОП-транзисторов в открытом состоянии. Номинальные значения RDS(ON)составляют 6,5 мОм для SSM6K513NU на напряжение 30 В и 8,9 мОм для SSM6K514NU на напряжение 40 В. Это позволяет снизить тепловыделение в новых устройствах, связанное с потерями при включении, примерно на 40% по сравнению с существующими изделиями Toshiba, такими как SSM6K504NU.

Транзисторы SSM6K513NU и SSM6K514NU предназначены для применения в устройствах переключения электропитания мощностью более 10 Вт, включая малогабаритные мобильные устройства, соответствующие требованиям стандартов USB Type-C и USB Power Delivery (PD). 

Оба МОП-транзистора выпускаются в компактных корпусах SOT-1220. 
Источник: cnews.ru

MediaTek: склады затоварены микросхемами на сумму более $1 млрд.

Компания MediaTek, однокристальные системы которой можно встретить во многих смартфонах, опубликовала отчет за четвертый квартал 2016 г. и год в целом.

Квартальный доход MediaTek составил $2,191 млрд. Это на 12,4% меньше дохода, полученного компанией в третьем квартале. Валовая прибыль по сравнению с третьим кварталом уменьшилась с 35,2% до 34,5%. Год назад валовая прибыль и вовсе была равна 38,5%. Операционная прибыль за отчетный период оказалась равна $127 млн. Этот показатель всего за квартал уменьшился на 47,8%. Впрочем, по сравнению с четвертым кварталом 2015 г. он вырос на 6,2%.

Производитель отмечает, что он несколько сократил расходы на НИОКР, которые теперь составляют 20,4% дохода. Интересно, что расходы на продажи, напротив, выросли до 5,4% дохода. Увеличились и организационные расходы, которые по итогам квартала равны 2,9% дохода.

Среди интересных фактов, содержащихся в отчете, можно выделить такой: компания располагает складскими запасами продукции на сумму чуть больше $1 млрд. Этот запас соответствует обороту за 72 дня. В предшествующем квартале складские запасы были на уровне 63 дней, год назад — 70 дней. 

Источник: russianelectronics.ru 

STMicroelectronics: квартальная чистая прибыль выросла в 56 раз

Крупный европейский полупроводниковый производитель STMicroelectronics отчитался за четвертый квартал 2016 финансового года и весь год в целом.

В заключительной четверти выручка компании составила $1,86 млрд., увеличившись за год на 11,5%. Операционная прибыль показала рост более чем в пять раз, достигнув $129 млн. Чистая прибыль за квартал составила $112 млн. против всего $2 млн. годом ранее, то есть выросла в 56 раз.

За год производитель выручил $6,973 млрд. против $6,897 млрд. в 2015 г. Операционная прибыль выросла с $109 до $214 млн., а чистая — со 104 до $165 млн.

Производитель объясняет такие показатели ростом продаж на рынке смартфонов и в автомобильном сегменте, а также повышенной загруженностью фабрик.

Источник: STMicroelectronics
Texas Instruments: финансовые показатели 
превысили ожидания аналитиков

Компания Texas Instruments, являющаяся одним из крупнейших полупроводниковых производителей, отчиталась за четвёртый квартал 2016 финансового года и весь год в целом.

Выручка за квартал составила $3,414 млрд., увеличившись за год на 5%. Операционная прибыль выросла на 15%, составив $1,319 млрд., а чистая прибыль увеличилась на 25%, достигнув $1,047 млрд.

За весь год в целом производитель выручил 13,37 млрд., незначительно нарастив показатель. Операционная прибыль выросла на 12% и составила $4,8 млрд. Годовая чистая прибыль выросла с $2,986 млрд. в 2015 г. до $3,595 млрд. в 2016 финансовом году.

Источник: Texas Instruments
AMD: сокращение убытков вдвое
Американский производитель микропроцессоров Advanced Micro Devices (AMD) сообщил о сокращении убытков вдвое. Компании помогают сильный спрос на графические решения для игровых консолей и стабилизация компьютерной отрасли.

В октябре-декабре 2016 г. чистый убыток AMD составил $51 млн., или 6 центов на акцию, против убытка в размере $102 млн., или 13 центов в расчете на одну ценную бумагу, годом ранее. Продажи компании поднялись на 15%, превысив $1,1 млрд.
Без учета некоторых нерегулярных расходов и доходов AMD получила убыток в 1 цент на акцию, что соответствует прогнозу аналитиков, которые были опрошены FactSet. Они предсказывали выручку на уровне $1,07 млрд.
Финансовые результаты AMD во многом зависят от состояния мирового рынка компьютеров. Его объем в четвертом квартале 2016 г. сократился на 3,7%, до 72,6 млн. штук, сообщали ранее аналитики Gartner. При этом они отмечали стабилизацию спроса на ПК.
Несмотря на снижение продаж ПК, подразделение AMD Computing and Graphics Business Group, которое, в частности, отвечает за производство и продажу чипов для десктопов, ноутбуков и планшетов, закончило четвертую четверть 2016 г. с 28-процентным ростом выручки, до $600 млн. Операционный убыток в этой структуре составил $21 млн. против $99 млн. потерь годом ранее. Повышению продаж в подразделении в основном способствовала сильная реализация GPU.
В подразделении AMD Enterprise, Embedded and Semi-Custom Business Group, курирующем выпуск чипов для серверов, встраиваемых систем и игровых консолей, зафиксирована квартальная операционная прибыль в $47 млн. Выручка этой группы достигла $506 млн., что 4% больше показателя годичной давности благодаря растущим продажам однокристальных систем, изготавливаемых на заказ (в том числе для игровых приставок Xbox и PlayStation).
В первом квартале 2017 г. AMD прогнозирует снижение выручки на 11% плюс-минус 3 процентных пункта по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что соответствует диапазону от $954,6 млн. до $1,02 млрд. Аналитики ожидают оборот на уровне $964 млн.
В день публикации финансовых итогов и прогноза акции AMD выросли в цене на 3,6% по итогам электронных торгов после закрытия биржи Nasdaq, на которой размещены ценные бумаги компании. 
Источник: DailyComm

AMD: первая волна Ryzen будет состоять из трёх моделей

День настоящего рождения AMD Ryzen всё ближе, и, как водится, всё больше слухов окружает новую платформу AMD — как приятных, так и не очень. К числу первых относятся сведения о том, что большинство производителей системных плат готовых к появлению новой платформы на рынке, а к числу вторых — непроверенные данные о ценах, где, порой, называются цены порядка $700 за старшую модель Ryzen; и если это правда, то привлекательность этой новинки существенно снизится. Также уже известно, что в первой волне Ryzen шестиядерных моделей не будет.

Дело здесь не в том, что AMD настолько богата, чтобы разбрасываться частично дефектными кристаллами Zen, а в том, что базовой единицей Ryzen является модуль с четырьмя ядрами и 8 Мбайт кеша L3. Выпуск четырёхъядерных моделей не требует никакой отбраковки, а лишь установки единственного модуля на подложку. Старшие восьмиядерные модели получат два модуля, но, по всей видимости, проблем с выходом годных четырёхъядерных кристаллов у AMD нет, чтобы отключать два ядра и продавать получившийся шестиядерный процессор с себестоимостью восьмиядерного по более низкой цене. Во всяком случае, именно сейчас выпуск шестиядерного Ryzen не входит в тактические приоритеты AMD, а вот позднее такой чип непременно появится. Может быть, прямо сейчас отбракованные модули Ryzen с двумя рабочими ядрами откладываются на будущее. 

Как сообщают зарубежные источники, первая волна AMD Ryzen действительно будет состоять из трёх моделей с именами SR7, SR5 и SR3; впрочем, названия моделей по-прежнему не имеют официального статуса. Все процессоры действительно будут обладать разблокированным множителем, но вот конфигурация их оказалась несколько иной, нежели предполагалось ранее: модели SR7 и SR3 получат поддержку SMT и будут иметь конфигурации 8С/16Т и 4С/8T, соответственно, а вот самая интересная для энтузиастов модель SR5 будет лишена поддержки мультипоточности и будет работать в режиме 8С/8T. Не исключено, что хотя бы в первых партиях или инженерных образцах будет оставлена некая лазейка, как это случилось с процессором Intel Core i7-6400T. AMD сейчас не в том положении, чтобы что-либо запрещать оверклокерам. Вполне возможно, что в BIOS некоторых плат, например, ASRock, появится некая секретная опция, назначение которой вам уже понятно.

Источник: Bench Life
Intel: рост годовой выручки - 7%

Intel оказалась среди тех, кто в конце января отчитывается за очередной квартал. Для крупнейшего производителя процессоров недавно завершился четвёртый квартал 2016 финансового года и весь год в целом.

Выручка за квартал составила $16,4 млрд., увеличившись в годовом выражении на 10%. Квартальная операционная прибыль увеличилась на 5%, достигнув $4,5 млрд. Чистая же прибыль снизилась на 1% и составила $3,6 млрд.

За весь год в целом Intel выручила $59,4 млрд., что на 7% превосходит показатель прошлого года. Операционная и чистая прибыль составили соответственно $12,9 млрд. и $10,3 млрд., уменьшившись на 8% и на 10%.

Подразделение Client Computing Group за четверть принесло компании $9,1 млрд., что на 4% больше, чем годом ранее. За год выручка составила $32,9 млрд., что соответствует росту на 2%.

Подразделение Data Center Group показало квартальную выручку на уровне $4,7 млрд. (рост на 8%), а годовую — $17,2 млрд. (рост на 8%).

Выручка подразделения Internet of Things Group за четверть составила 7$26 млн. (рост на 16%), а за год — $2,6 млрд. (рост на 15%).

Выручка подразделения Non-Volatile Memory Solution Group за квартал составила $816 млн. (рост на 25%), а за год — $2,6 млрд. (снижение на 1%).

Подразделение Intel Security Group за квартал и год показало выручку $550 млн. и $2,2 млрд. соответственно, что отражает рост на 7% и 9% в том же порядке.

Образованное в первом квартале подразделение Programmable Solutions Group принесло компании $420 млн. в заключительной четверти и $1,7 млрд. за весь год.

Источник: Intel
Intel планирует выпустить 7-нанометровый процессор
Исполняющий обязанности главы корпорации Intel Б.Кржанич поделился планами по производству инновационных чипсетов. Он заявил, что в ближайшие годы планирует выпустить 7-нанометровые процессоры, обладающие высокой производительностью и компактностью.   
Самым новым поколением Intel являются процессоры на базе Kaby Lake. Эти чипсеты создаются по 14-нанометровой технологии. Разработчики акцентировали внимание на том, что в ближайшие годы планируют выпустить процессор, который будет в два раза тоньше существующего. Предыдущим поколением является Skylake, они производились по 20- нанометровой технологии. Изначально Б.Кржанич планировал выпустить 10-нанометровые процессоры, но из-за трудности в производстве и введения новых технологий было принято решение перенести релиз. 
Несмотря на это, модели нового поколения планируют изготавливать в 2018 г. Исполняющий обязанности директора Intel уточнил, что ведется разработка 7-нанометровых чипсетов, однако о сроках реализации проекта пока рано говорить.
Источник: vistanews.ru 
Infineon увеличил доходы на 6% благодаря автопрому
Немецкий полупроводниковый производитель Infineon обнародовал отчет о работе в первом квартале 2017 финансового года. Этот период соответствует четвертой календарной четверти 2016 г.
Выручка Infineon поднялась на 6% в годовом исчислении, достигнув 1,6 млрд. евро. Чистая прибыль также увеличилась на 6%, до 161 млн. евро.
Операционная прибыль повысилась на 12%, составив 246 млн. евро, что выше среднего прогноза опрошенных агентством "Рейтер" аналитиков (232 млн. евро). Эксперты также ожидали менее крупные продажи, чем они зафиксированы в действительности.
Главный драйвером роста доходов Infineon остаются автомобильные чипы, которые, по данным компании, используются в каждой 15 машине в мире. Соответствующее подразделение вендора, которое приносит ему более 40% выручки, увеличило продажи на 15% в октябре-декабре 2016 г. относительно аналогичного периода 2015 г. Операционная прибыль в этом бизнесе подскочила на 58%.

По данным исследователей Strategy Analytics, доля Infineon на мировом рынке автомобильных полупроводников составляет 10,4%, тогда как у лидирующей компании NXP показатель равен 14,2%. 

Источник: DailyComm

Apple разрабатывает собственные чипы для MacBook

Компания Apple занимается разработкой своих собственных чипов для ноутбуков MacBook с целью сократить зависимость от своего основного поставщика чипов — компании Intel. Об этом сообщает Bloomberg Tech.

Один такой чип под названием T1 уже используется компанией в новом MacBook Pro: в его задачи входит обеспечение питанием сенсорной панели над клавиатурой (TouchBar). Новая разработка компании под кодовым названием T310 в перспективе может взять на себя обработку процессов, требующих малого заряда энергии. Чипсеты будут построены на архитектуре ARM и будут работать в связке с процессором от Intel.

Основная задача использования таких ARM-чипов — экономия энергии. В настоящее время функционал MacBook предусматривает возможность получать электронную почту, скачивать обновления и синхронизировать данные в спящем режиме. Это требует сравнительно мало энергии, но с переходом на ARM-архитектуру энергопотребление сократится еще сильнее.

Создание нового ARM-чипа является частью стратегии компании по восстановлению своей независимости от Intel и других разработчиков чипов. Инженеры Apple полагают, что собственное «железо» позволит компании получить более тесную интеграцию программных и аппаратных компонентов устройств. Apple намерена избавиться от чипов Intel в ноутбуках и настольных компьютерах уже в краткосрочной перспективе, сообщили Bloomberg источники. 
Источник: rns.online

Dialog Semiconductor: начало продаж микросхем DA4100 для систем дистанционной беспроводной зарядки

Компания Dialog Semiconductor объявила о доступности микросхемы DA4100, в которой реализована функция радиочастотного передатчика. Микросхема DA4100 предназначена для систем беспроводной зарядки на расстоянии, в которых используется технология WattUp, разработанная специалистами компании Energous.

Как утверждается, использование DA4100 существенно упрощает конструирование систем беспроводной зарядки на расстоянии, позволяет уменьшить их размеры и стоимость. DA4100 — первая микросхема WattUp, выпущенная Dialog Semiconductor после объявления о стратегическом партнерстве с Energous в ноябре 2016 г.

Конфигурация DA4100 включает процессор ARM Cortex-M0+, радиопередатчик и схему управления питанием. Габариты микросхемы — 7 x 7 мм. В ее состав также входит преобразователь напряжения и другие блоки. Ознакомительные образцы DA4100 уже доступны для заказа.

Источник: Dialog Semiconductor
Samsung снова стала крупнейшим потребителем чипов
Samsung Electronics и Apple остаются крупнейшими в мире потребителями чипов. При этом южнокорейская компания опередила американскую в 2016 г. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Gartner.
Ими было подсчитано, что в 2016 г. Samsung приобрела микросхемы на $31,7 млрд., что на 4,4% больше, чем годом ранее. Apple сократила закупки на 3%, до $30 млрд. На долю этих двух компаний пришлось 18,2% мирового потребления полупроводников или $61,7 млрд., что на $0,4 млрд. больше в сравнении с 2015 г.

"Шестой год подряд Samsung Electronics и Apple возглавляют список компаний-потребителей полупроводников, - комментирует исследование старший аналитик Gartner М.Ямаджи. - Хотя обе компании продолжают оказывать сильное воздействие на технологические и ценовые тенденции в полупроводниковой индустрии, их влияние ослабло в связи со снижением прогноза по росту в будущем".
Эксперты также отмечают, что Samsung вернула себе первое место в рейтинге, несмотря на сильную конкуренцию со стороны китайских производителей смартфонов, телевизоров и дисплеев. Полупроводниковые расходы Apple упали впервые с 2007 г., когда Gartner впервые начала проводить это исследование. Спад калифорнийского гиганта аналитики объяснили слабыми продажами планшетов и ПК.
Наряду с Samsung и Apple, в десятку крупнейших мировых потребителей полупроводников вошли следующие компании: Dell, Lenovo, Huawei, HP Inc., Hewlett Packard Enterprises, Sony, BBK Electronics и LG Electronics. В сумме все производители, попавшие в рейтинг Gartner, закупили чипов на $339,7 млрд. по итогам 2016 г., что на 1,6% больше показателя годичной давности.

Эксперты также отметили, что перечень ведущих потребителей чипов остался практически прежним, но некоторые из них поменялись местами. В частности, Dell поднялась с четвертой на третью строчку рейтинга - в прошлом году американская компания приобрела чипов на $13,3 млрд. против $10,6 млрд. годом ранее. Стоит отметить рывок BBK Electronics с 21 на 9 позицию благодаря увеличению закупок микросхем на 131,4%, до $5,8 млрд.
Впервые в истории в десятку крупнейших полупроводниковых потребителей вошли три китайские компании, несмотря на замедление экономического роста Поднебесной. Также в рейтинг попали четыре компании из США, две из Южной Кореи и одна из Японии. 
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Внесены изменения в ТН ВЭД ТС. Светодиодная лампа получила отдельный код, а код по светодиодам приставку LED

Cветодиодной лампе присвоен индивидуальный код 8539 50 000 0 по решению ВТО. Предложения отрасли по созданию структуры кодов соответствующей современному состоянию рынка и большей детализации пока на рассмотрении.
С 21.01.2017 г. вступила в действие актуализированная редакция ТН ВЭД ТС от 30.11.2016 г.

Вместе с тем, еще с 01.01.2017 г. вступили в силу изменения, согласно которым светодиодной лампе присвоен индивидуальный код ТН ВЭД ТС 8539500000, со ставкой таможенной пошлины 0%.

Также внесены незначительные уточнения по светодиодам (добавлена аббревиатура LED):

8541 40 - приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды (LED):

8541 40 100 0 -- светоизлучающие диоды (LED), включая лазерные диоды Ставка таможенной пошлины 0%.

Информация предоставлена Комитетом по стандартизации АПСС.

Источник: nprpss.ru
На рынке планшетов зарегистрирован второй подряд спад 
по итогам года

По предварительным оценкам IDC, в октябре-декабре 2016 г. производители поставили по всему миру 52,9 млн. планшетов, что на 20,1% меньше в сравнении с тем же периодом 2015 г. Падение на рынке не прекращается уже девять кварталов подряд, отмечают специалисты.

Негативной была динамика и по итогам всего 2016 г. Суммарные отгрузки достигли 174,8 млн. штук, что на 15,6% ниже значения за предыдущий год, когда в IDC также зарегистрировали сокращение.

Главной причиной регресса специалисты называют падение популярности так называемых slate-моделей - классических "таблеток" с сенсорными экранами без съемной клавиатуры. В некоторых регионах, таких как Ближний Восток и Африка, Центральная и Восточная Европа, все еще перспективы для роста этих недорогих и простых устройств, однако в целом для отрасли обычные планшеты уже теряют свое знание, так как не способны обеспечить значительных доходов производителям.
Что касается гибридных моделей, то в минувшем квартале в нем также наблюдались трудности из-за отсутствия новинок от ведущих игроков сегмента, таких как Microsoft и Apple.
"На рынке усиливается популярность гибридных устройств, но мы подошли к моменту, когда разница в цене и показателях производительности между планшетами со съемной клавиатурой и ПК-трансформерами, способными превращаться в планшет, стала сокращаться. В результате эта конкуренция затормозила рост сегмента гибридных планшетов", - прокомментировал исследование аналитик IDC Д.Убрани. Впрочем, специалист добавил, что ситуация, скорее всего, носит временный характер.
По традиции эксперты составили рейтинги планшетных брендов по итогам минувшей четверти и 2016 г. в целом. Список вендоров в них идентичен и включает Apple, Samsung, Amazon, Lenovo и Huawei.

В финальном квартале лидер рынка Apple зарегистрировала падение поставок планшетов на 18,8%, до 13,3 млн. штук, тогда как годом ранее показатель достигал 16,1 млн. единиц. Специалисты говорят о слабой востребованности iPad Pro, отметив, что поставки обычных планшетов Apple и продажи Pro-моделей соотносятся как 10 к 1. За весь год в целом Apple выпустила 42,6 млн. iPad, что соответствовало доле в 24,4%. Для сравнения, в 2015 г. показатели были на уровне 49,6 млн. штук и 23,9%.
Samsung поставила 8 млн. и 26,6 млн. планшетов по итогам квартала и года, зарегистрировав падение на 11,4% и 20,5%. В то же время у Amazon квартальный показатель снизился лишь на 0,6%, до 5,2 млн. штук, а годовой результат поднялся почти на 99%, достигнув 12,1 млн. устройств. Годовой вклад китайских компаний Lenovo и Huawei эксперты оценили в 11,1 и 9,7 млн. планшетов, указав, что у первой наблюдалось снижение на 1,2%,а у второй - рост на 50%. 
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Huawei и Lenovo умудряются повышать продажи планшетов 
на падающем рынке

Согласно отчету IDC по рынку планшетов, в минувшем квартале пятерку лидеров рынка составили Apple, Samsung, Amazon, Lenovo и Huawei. При этом продажи первой тройки сокращаются, а двух китайских компаний – растут. В целом рынок планшетов рушится уже два года подряд. 

Тройка лидеров не смогла справиться с сокращением рынка планшетов, но две компании, замыкающие топ-5, сумели добиться в этих условиях роста продаж. 
На четвертом месте находится Lenovo, которой удалось продемонстрировать рост продаж на 14,8% – с 3,2 млн. устройств год назад до 3,7 млн. в минувшем квартале. Доля рынка вендора выросла с 4,9% до 7,0%.

Пятое место по итогам IV кв. 2016 г. занимает компания Huawei, которая увеличила продажи на 43,5%, то есть с 2,2 млн. планшетов год назад до 3,2 млн. теперь. Доля рынка, принадлежащая компании, увеличилась с 3,4% до 6%. 

Планшеты Huawei примечательны тем, что в большинстве своем предлагают встроенное подключение 3G или 4G. К настоящему моменту компания проделала большую работу, чтобы утвердиться на рынках Азии, Европы и Среднего востока, однако в США ее планшеты почти не представлены.

Источник: cnews.ru

Годовой объем мирового рынка смартфонов 
достиг 1,5 млрд. устройств

Мировые поставки смартфонов в 2016 г. выросли на 3% и достигли рекордного объема почти в 1,5 млрд. устройств. В заключительной четверти года в лидеры отрасли вырвалась Apple, рыночная доля которой составила около 18%. В то же время лучшую динамику среди вендоров продемонстрировала китайская компания Oppo, увеличившая поставки на 99% в годовом исчислении. Такие данные приводятся в свежем исследовании Strategy Analytics по глобальному рынку коммуникаторов.

Специалисты подсчитали, что в октябре-декабре 2016 г. на рынок поступило 438,7 млн. смартфонов. Это на 9% больше по сравнению с показателем за тот же период 2015 г., когда отгрузки были на уровне 403 млн. штук. В минувшей четверти смартфонная отрасль показала наивысшие темпы роста в 2016 г. Подъем стал возможен за счет усиления спроса на крупнейших развивающихся рынках, таких как Китай и Африка. По итогам всего 2016 г. производители выпустили 1,49 млрд. аппаратов против 1,44 млрд. в 2015 г.
Говоря о расстановке сил между вендорами, специалисты отметили, что Apple в октябре-декабре поставила по всему миру 78,3 млн. iPhone, улучшив показатель предыдущего года в 74,8 млн. устройств на 5%. Это позволило Apple подняться на первую строчку смартфонного рейтинга с долей 17,8%. Специалисты объясняют успехи iPhone недавним провалом Samsung, в результате которого компании пришлось отозвать с рынка модель Galaxy Note 7.
Впрочем, по итогам всего прошлого года Apple осталось на втором после Samsung месте. Вклад iPhone в общемировой показатель составил 215,4 млн. устройств, что соответствует доле в 14,5%, подсчитали в Strategy Analytics.
Samsung в минувшей четверти отгрузила 77,5 млн. смартфонов, что на 5% меньше, чем в октябре-декабре 2015 г., когда показатель был равен 81,3 млн. устройств. Как результат, доля вендора уменьшилась с 20,2% до 17,7%. За весь 2016 г. поставки смартфонов Samsung составили 309,4 млн. штук против 319,7 млн. в 2015 г. В процентах годовой вклад компании был равен 20,8% (против 22,2%).
Huawei осталась на третьем месте, однако эксперты обращают внимание на то, что в заключительном квартале года доля китайского вендора на глобальном рынке смартфонов впервые превысила 10%. В минувшей четверти компания выпустила 44,9 млн. аппаратов, а за год в целом - 138,8 млн. устройств или 9,3% от мирового результата.
Замыкают рейтинг еще две представительницы КНР - Oppo и Vivo. В финальной четверти года они поставили 29,5 и 25,6 млн. смартфонов, причем Oppo нарастила отгрузки на 99%. Годовой объем у этих компаний составил 84,6 и 71,9 млн. аппаратов соответственно, а доля - 5,7% и 4,8%.
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Фаблеты заняли больше половины российского рынка смартфонов
Фаблеты впервые заняли больше половины российского рынка смартфонов. Об этом сообщают аналитики "Связного".
По их данным, в 2016 г. продажи крупноразмерных смартфонов в России достигли 12 млн. штук на сумму 165 млрд. руб., что в среднем на 60% больше показателей годичной давности. Объем всего рынка "умных" телефонов поднялся на 5% в штуках и на 27% в рублях.

В прошлом году на долю фаблетов впервые пришлось более 50% выручки продавцов от реализации смартфонов против 39% в 2015 г. В натуральном выражении доля планшетофонов увеличилась до 46% с 30%.

Растущую популярность фаблетов среди россиян в "Связном" объясняют тем, что эти гаджеты совмещают в себе функции телефонов и планшетов. Кроме того, сказывается ценовой фактор: сейчас средняя стоимость планшетофона держится на уровне 2015 г. (около 13,5 тыс. руб.), в то время как цена смартфона за тот же период увеличилась на 20%.
Наиболее популярными у российских покупателей в 2016 г. стали смартфоны с дисплеями размером от 5 до 5,5 дюймов. Доля таких устройств в штуках повысилась с 26% до 39%. Аппараты с экранной диагональю свыше 5,5 дюймов в 2016 г. также стали более востребованными - россияне приобрели около 1,7 млн. таких гаджетов против примерно 1,1 млн. годом ранее.
Источник: DailyComm

На российском рынке смартфонов сменился лидер

iPhone 5s перестал быть самым популярным смартфоном в России. На первое место вышла менее дорогая модель Samsung Galaxy J1.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы компании-партнера нескольких ритейлеров, в декабре 2016 г. доля Galaxy J1 на российском рынке смартфонов составила 5% в штуках против 4,6% у iPhone 5s с 16 Гбайт памяти, который лидировал на протяжении почти всего прошлого года. В ноябре iPhone 5s имел в активе 5,5%, у Galaxy J1 было 4,6%.

По мнению представителя "М.Видео" В.Андреевой, Galaxy J1 стал самым продаваемым смартфоном в России благодаря дополнительным маркетинговым акциям, которые в конце 2016 г. могли проводить розничные сети. С этим мнением соглашается аналитик Mobile Research Group Э.Муртазин. Он также добавляет, что iPhone 5s устарел и стоит дороже (около 20 тыс. против цены в 7 тыс. руб. у Galaxy J1), и большинство тех, кто хотел приобрести это устройство Apple, уже сделали это.
Высокий спрос на Galaxy J1 подтверждает представитель МТС Д.Солодовников. По его словам, этот смартфон обладает хорошими техническими характеристиками, которые делают его удобным для скачивания и просмотра видеоконтента.
По данным "Ведомостей", объем российского рынка смартфонов в декабре 2016 г. составил чуть более 3,45 млн. штук. 

Источник: DailyComm

10 самых производительных смартфонов

Производительность смартфона имеет значение не только для гиков — быстрыми темпами растет количество требовательных приложений и ресурсоемких игр для мобильных устройств. В прошедшем году самыми мощными смартфонами стали оба iPhone, работающие на новых процессорах Apple A10, а конкуренцию им составили Android-устройства на чипсетах Qualcomm Snapdragon 820/821. Подробнее о том, какие модели смартфонов лидируют в списке самых производительных устройств — в данном обзоре.
Ежегодную статистику бенчмарка AnTuTu по производительности смартфонов можно считать самой объективной.
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В этом году для получения более точных результатов сервис ввел отдельную оценку стабильности, а в качестве итогового балла была взята не самая высокая, а средняя оценка по результатам тестирования.

Apple iPhone 7 Plus и iPhone 7

После сентябрьского релиза оба iPhone и не покидали топовых позиций в бенчмарках, а в годовой статистике поделили между собой два первых места, однако версия Plus лидирует по количеству набранных баллов. 
Обе модели получили 3 Гбайт оперативной памяти и работают на четырехъядерном процессоре Apple A10 Fusion с компоновкой 2+2 и 64-разрядной архитектурой. Радует и то, что эпоха 16-гигабайтного рабства закончилась — теперь пользователь может выбирать между 32, 128 или 256 Гбайт постоянной памяти.

Два ядра процессора — энергоэффективные, они работают на частоте 1,05 ГГц. Когда смартфон переходит в режим энергосбережения, они полностью отвечают за его мощность и сохраняют заряд аккумулятора. Еще два ядра — производительные, работающие на частоте 2,34 Ггц, и именно они отвечают за прирост производительности (40% по сравнению с iPhone 6s). iOS решает сама, когда какие ядра подключать и не позволяет использовать их совместно, но все равно пока этот процессор является самым разогнанным чипом для смартфонов из всех ныне существующих. И это если не революция, то вполне достойная эволюция.

OnePlus 3T

В AnTuTu назвали OnePlus 3T самым производительным Android-смартфоном года — он получил 163 013 «попугаев» по результатам тестирования. Получается, что не зря китайский производитель анонсировал под конец года еще один смартфон, не ограничившись моделью OnePlus 3, которая тоже присутствует в этой подборке.

Обновленная версия получила мощный Shapdragon 821 в совокупности с ускорителем Adreno 530, а также более емкий аккумулятор на 3 400 мАч, фронтальную камеру с разрешением 16 Мп, экран 5,5” IPS FHD и 6 Гбайт ОЗУ. Пользователю предложили в этот раз две конфигурации: с 64 или 128 Гбайт встроенной памяти, причем вторая версия доступна в двух цветах — золотистом и «серый металлик». А вот карты памяти модель не поддерживает.

На Android Nougat тут установлена оболочка Oxygen OS, которая делает проще навигацию: можно кастомизировать иконки быстрого доступа в строке состояния, менять размер значков и параметры доступа к приложениям.

LeEco Le Pro3

Самый мощный китайский смартфон в мире и заодно самая дешевая модель в России с топовым процессором внутри уже возглавляла статистику AnTuTu несколько раз, хотя появиться успела только в сентябре. LeEco Le Pro 3 работает на четырехъядерном Snapdragon 821 с тактовой частотой 2,35 ГГц в паре с графическим ускорителем Adreno 530.  

Смартфон получил две модификации: с оперативной памятью 4 Гбайт и накопителем на 32 Гбайт и оперативной памятью 6 Гбайт и накопителем на 64 Гбайт. Возможности увеличить объем памяти с помощью карты, увы, нет. На борту установлена собственная ОС EUI 5.8, созданная на базе Android 6.0.1. Производительность у LeEco Le Pro 3 такова, что ресурсоемкие игры «летают» даже на настройках с максимальной детализацией. А с учетом хорошей автономности (4 050 мАч), наличия функции быстрой зарядки и разъема USB Type-C, тыльной камеры 16 Мп и фронтальной 8 Мп, Full-HD экрана 5,5” с высокой плотностью пикселей, а самое главное — стоимости в 25 000 руб., смартфон становится одним из лучших предложений на рынке.

Moto Z

Moto Z — флагман с так и не ставшей привычной концепцией модульного дизайна, разработанный Motorola уже при участии Lenovo. Пользователь может «достроить» смартфон сам, для этого выпущена аудиоколонка, проектор, аккумулятор емкостью 2 000 мАч и модуль камеры с оптическим зумом.

В бенчмарке AnTuTu Moto Z показывает 148 820 баллов благодаря процессору Snapdragon 820, 4 Гбайт оперативной памяти и видеоускорителю Adreno 530. Внутренний накопитель имеет емкость 32 или 64 Гбайт, к тому же поддерживаются карты памяти до 256 Гбайт. Другие характеристики тоже на достойном уровне: экран 5,5” 2K AMOLED, встроенная камера 13 Мп с оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, моментальный сканер отпечатков пальцев, корпус толщиной всего 5,2 мм, Android 6.0 «на борту». Правда, официальная цена флагмана (50 000 руб.) немного «кусается».

OnePlus 3

OnePlus 3 позиционировался как «убийца флагманов»: на «сером» рынке его цена начинается от 24 000 рублей. Характеристики у него весьма достойные, да и в бенчмарке смартфон получил 147 495 баллов. Модель работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 820 и получила 6 Гбайт ОЗУ — за счет этого у нее приличное быстродействие в играх со сложной графикой и отсутствие перегрева в режиме длительной игры.

Что касается других различий с более производительным OnePlus 3T, то здесь менее емкая батарея (3 000 мАч), разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп, а не 16 Мп, а цветовое решение только одно, «серый металлик». Производитель не стал заморачиваться на выпуск разных конфигураций — в продаже имеется единственная модель с 64 Гбайт флеш-памяти.

Xiaomi Mi 5s

На шестом месте — младший флагман от Xiaomi с экраном 5,15”, представленный в сентябре. Он работает на новой платформе Snapdragon 821 MSM8996, правда, с пониженной частотой 2,15 ГГц. В качестве ОС на нем установлена Android 6.0 с фирменной оболочкой MIUI 8.0

Из приятных моментов — алюминиевый корпус, новый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем, который справится и с мокрыми, и с грязными руками, разъем USB Type-C, камера 12 Мп с сенсором Sony и встроенная функция 3D Touch Display, распознающая силу нажатия (в более дорогой версии). В продаже представлены три модификации: с 3 Гбайт ОЗУ и накопителем на 32 либо 64 Гбайт и с 4 Гбайт ОЗУ, 128 Гбайт внутренней памяти.

Asus Zenfone 3

Asus Zenfone 3, попавший в ТОП бенчмарка — флагманская модель ZS570KL Deluxe с 6 Гбайт оперативной памяти, чипсетом Snapdragon 821 с частотой 2,4 ГГц и флеш-памятью 332/64/128/256 Гбайт с высокоскоростной технологией UFS 2.0 и возможностью расширения до 2 Тбайт (слот для второй сим-карты совмещен с разъемом для карты памяти).

Смартфон получил AMOLED Quad HD экран с диагональю 5,7”, 23-мегапиксельную камеру PixelMaster 3.0 с оптическим стабилизатором, датчиком цветокоррекции, ручным режимом и гибридной фокусировкой, поддержку Hi-Res Audio 24/192. Модель явно вышла за рамки традиционных для Asus середнячков, но вот аккумулятор для такой мощности тут простоват, емкости 3 000 мАч еле хватает на день.

Xiaomi Mi 5s Plus

Старшая версия Xiaomi Mi 5s тоже вошла в число лидеров по производительности. От версии Plus ожидали просто увеличенной диагонали, однако китайцы показали модель, которая отличается от Mi 5s не только размером экрана. Кстати, его диагональ составляет 5,7”.

Xiaomi Mi 5s Plus получил тот же Snapdragon 821 с Adreno 530, но работающий на частоте 2,34 ГГц — ресурсоемкие игры идут на максимальных настройках, запас производительности очень неплохой. Из различий отметим оперативную память 4 или 6 Гбайт в зависимости от конфигурации, флеш-память 64/128 Гбайт, аккумулятор 3 800 мАч, обычный дактилоскопический датчик на тыльной стороне устройства и сдвоенный сенсор камеры по 13 Мп (RGB и BW). Сенсоры можно использовать по отдельности.

Модель пока не появилась в России официально, в Китае же она стоит на $100 дороже младшей версии.

ZTE AXON 7

Флагман от ZTE с Hi-Fi звуком и двойным стереодинамиком радует и своей ценой (40 000 рублей), и производительностью — спасибо за это Qualcomm Snapdragon 820 с частотой 2,15 ГГц и ускорителем Adreno 530 в сочетании с 4 Гбайт ОЗУ. Внутренний накопитель имеет 64 Гбайт памяти и легко увеличивается при помощи карт MicroSD до 128 Гбайт. Слот под карту памяти можно использовать для второй сим-карты.

Корпус полностью металлический, дизайн разрабатывался специалистами концерна BMW — выглядит все дорого и стильно. Модель получила камеру на 20 Мп с оптическим стабилизатором, сканер отпечатка пальца и поддержку быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge, благодаря которой Axon 7 умеет заряжаться до 50% на 20 минут, а полностью — за час. В отличие от многих других «земляков», эта продается в России официально, а, следовательно, имеет и официальную поддержку.

	
	Средний балл по Antutu
	Процессор, ОЗУ
	Цена, руб.

	Apple iPhone 7 Plus/ iPhone 7
	181 316/172 001
	Apple A10 Fusion

3 Гбайт
	от 52 990/ от 62 990

	OnePlus 3T
	163 013
	Qualcomm Snapdragon 821

6 Гбайт
	34 990

	LeEco Le Pro3
	159 911
	Qualcomm Snapdragon 821 Pro

4/6 Гбайт
	24 990

	Moto Z
	148 820
	Qualcomm Snapdragon 820

4 Гбайт
	от 49 990

	OnePlus 3
	147 495
	Qualcomm Snapdragon 820

6 Гбайт
	27 990

	Xiaomi Mi 5s
	145 093
	Qualcomm Snapdragon 821

3/4 Гбайт
	от 17 120

	Asus Zenfone 3
	144 610
	Qualcomm Snapdragon 821

3/4 Гбайт
	от 36 500

	Xiaomi Mi 5s Plus
	143 788
	Qualcomm Snapdragon 821

4/6 Гбайт
	от 21 190

	ZTE AXON 7
	143 463
	Qualcomm Snapdragon 820,

4 Гбайт
	39 990


Источник: ZOOM.CNews
Самые дорогие смартфоны 2016 года

Среди смартфонов прошлого года, которые так или иначе можно купить в России, ZOOM отобрал самые дорогие варианты. Неудивительно, что большинство из них – это модели в топовой конфигурации, хотя и без эксклюзивных Vertu тоже не обошлось.
Vertu Aster Leaf

Титановый корпус, натуральная кожа, уникальный дизайн и, несомненно, сами буквы VERTU на корпусе — вот что делает смартфоны Vertu Aster, выпущенные в прошлом году, самыми дорогими из доступных в России. В частности, Aster Leaf — лимитированная модель, выпущенная в количестве 100 штук. Ее делали в соавторстве с дизайнером по коже К.Сол — коже с анилиновой отделкой вручную украшена орнаментом из малиновых листьев, причем рисунок перенесён с помощью пресса с настоящих листьев. На титановых вставках сбоку тоже выгравирован их рисунок.

За цену в почти полмиллиона рублей нам предлагают Full-HD экран с диагональю 4,7”, камеру 13 Мп с автофокусом, Qualcomm Snapdragon 801, не самый новый Android 5.1, 64 Гбайт встроенной памяти без возможности расширения, а также уникальный чехол-кошелек и набор эксклюзивных заставок для десктопа.

В коллекции Vertu Aster есть модели, которые стоят «всего» в два раза дешевле: Vertu Chevrone с отделкой из материала с шевронной текстурой и с экраном из поликристалла сапфира, или Vertu Calf с телячьей кожей на корпусе.

Google Pixel XL 128 Гбайт

Теперь Google производит смартфоны самостоятельно, правда, без HTC все равно не обошлось — это видно даже по дизайну Google Pixel, который напоминает смесь iPhone и смартфонов HTC. Увеличенная версия этой модели, Google Pixel XL с объемом памяти 128 Гбайт — наиболее интересная модификация, которая, к тому же, стоит больше, чем iPhone 7 Plus в топовой конфигурации. В России «Пиксель» официально не продается, но вот заказать в интернет-магазинах его все-таки можно за 85 000 руб. (официальная стоимость в США — $869). Эту сумму производитель хочет получить за отличную камеру, мощную аппаратную начинку и топовую версию Android «на борту».

Начнем с камеры, которая тут прекрасна по всем статьям, к тому же, по независимой оценке DxOMark, она лучшая на сегодняшний день (89 баллов против 86-ти у iPhone 7 Plus). Что касается характеристик, то здесь 12,3-мегапиксельный сенсор Sony IMX378, поддерживающий режим HDR+, f/2.0, двойная светодиодная вспышка, два автофокуса — лазерный и фазовый, запись видео в 4К. Если с такой камерой 128 Гбайт памяти не хватит, Google предлагает бесплатно пользоваться неограниченным облачным хранилищем, за расширение которого, кстати, владельцы iPhone платят дополнительно.

Железо у Google Pixel XL мощное: четырехъядерный Snapdragon 821 с Adreno 530, оперативная память 4 Гбайт LPDDR4. У аккумулятора 3 450 мАч есть возможность быстрой зарядки Quick Charge 3.0, которую так и не дождались поклонники iPhone. В новинке установлен 5,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2569х1440 пикс. и плотностью 534 PPI. Красиво ли выглядит стеклянная вставка сзади корпуса — вопрос спорный, но так смартфон точно становится узнаваемым.

Apple iPhone 7 Plus/7 256Gb

Оба последних iPhone в своей топовой модификации по стоимости идут сразу следом за Google Pixel. Однако здесь пользователь получает более мощный процессор Apple A10, водонепроницаемость, функцию 3D Touch и эксклюзивный сервис Applу Pay. Хотя у обоих «семерок» не стало 3,5-мм аудиоразъема, и многие считают это большой ошибкой Apple. Ну а максимальный объем памяти 256 Гбайт, скорее всего, у многих пользователей останется незаполненным «под завязку».

У iPhone 7 Plus камера по характеристикам схожа с Google Pixel, но у нее есть сдвоенный сенсор — «ширик» с апертурой f/1.8 и телеобъектив. Кроме того, появилась возможность программной имитации эффекта боке — эта возможность есть и у «пикселя», но реализация там более сложная.

Xiaomi Mi Mix 256Gb

Xiaomi Mi Mix стал главным прорывом прошедшего года у китайской компании и заодно самым дорогим ее смартфоном. Модель получила очень стильный керамический корпус вообще без использования пластика в дизайне, а рамок вокруг экрана по бокам и сверху практически нет. 6,4-дюймовый дисплей делает Mi Mix фаблетом, но из-за отсутствия околоэкранных рамок он занимает почти ту же площадь, что и 5,5-дюймовые смартфоны. В связи с увеличением дисплея места под ним почти не осталось, и в Xiaomi использовали наэкранные навигационные кнопки, привычный же динамик заменили специальной акустической системой.

Начинка — объективно одна из лучших на сегодняшний день: Qualcomm Snapdragon 821 с частотой до 2,35 ГГц, 6 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флеш-памяти UFS 2.0 в топовой конфигурации, батарея емкостью 4 400 мАч с функцией быстрой зарядки, камеры 16 Мп и 8 Мп. Возможности установить карту памяти нет, но нужна ли она вообще с таким объемом хранилища?

Caterpillar CAT S60

Caterpillar CAT S60 — это специфический смартфон из разряда «неубиваемых», да еще и с дополнительными функциями, поэтому дешевым он не может быть по определению. Модель ориентирована совсем не на офисных работников и оснащена тепловизором FLIR, с помощью которого пользователь может обнаруживать перегревы в электропроводке и утечку тепла в помещении, измерять температуру у объектов. Тепловизор обеспечивает видимость при задымлении или в темноте, радиус действия прибора — до 30 м.

HD-экран 4,7” покрыт толстым стеклом Gorilla Glass 4, а сенсор экрана реагирует и на мокрые руки, и на перчатки. Сам смартфон можно погружать на глубину до 5 м с заглушками для входов: при погружении надо установить индикатор в положение «2 м» или «5 м».

В качестве «железа» тут используется восьмиядерный Snapdragon 617, 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти, работает смартфон под управлением ОС Android 6.0 Marshmallow.

Huawei Mate 9

Флагман с большим 5,9-дюймовым экраном на сегодняшний день, пожалуй, является самым «навороченным» смартфоном Huawei. Пока не ясно, будет ли модель поставляться в Россию официально, но в Яндекс.Маркете можно найти смартфоны ценой около 50 000 руб. Ожидается скорое появление в продаже и еще более дорогой версии Pro со 128 Гбайт памяти — в обычном Mate 9 64 Гбайт.

В дизайне здесь нет ничего нестандартного, все довольно привычно — линии корпуса немного сгладили, камеры с тыльной стороны стали выглядеть аккуратнее, а вот рамки вокруг экрана остались заметными, и это на фоне многих почти безрамочных «коллег» с такими же характеристиками. Cмартфон получил новый процессор Kirin 960 с новыми же ядрами ARM Cortex-A73, которые обещают увеличение быстродействия до 30%, 4 Гбайт ОЗУ, Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.0, аккумулятор 4000 мА•ч и USB Type-C. Беспроводные модули все на месте — модель поддерживает NFC с функцией виртуальных платежей, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 4.2 LE и возвращающийся ИК-порт.

Что существенно улучшилось по сравнению с остальными представителями линейки Mate, так это камеры, их разработали совместно с Leica: основная камера имеет разрешение 12 Мп, оптический стабилизатор, гибридный автофокус и дополнительный сенсор 20 Мп для монохромной съемки, что очень похоже на Huawei P9. Добавился двукратный оптический зум, а объективы расположили по вертикали.

ASUS ZenFone 3 Ultra ZU680KL 64 Гбайт

Свой новый смартфон ASUS позиционирует как полноценную развлекательную систему в кармане. Правда, насчет кармана позволим себе некоторые сомнения — с диагональю 6,8” в среднестатистический карман устройство вряд ли поместится. Модель получилась мощной — за производительность отвечают 64-битный Snapdragon 652 с 4 Гбайт ОЗУ, в качестве ОС установлен Android 6.0 с интерфейсом ASUS ZenUI 3.0. Существуют варианты с 32/64/128 Гбайт флеш-памяти, но последний пока не доступен для РФ. С помощью карты памяти пространство расширяется до 2 Тбайт.

Корпус металлический, с физической кнопкой Home, куда встроен сканер отпечтков пальцев – выглядит все дорого и красиво. Есть функция быстрой зарядки, USB Type-C вместе с 3,5-мм входом для наушников. Гарнитура, кстати, фирменная, ZenEar, со объемным звуком в формате 7.1, только вот регулировать громкость она не умеет. Звук оставляет приятные впечатления как в наушниках, так и в 5-магнитных стереодинамиках. Просмотр видео тоже не обошли стороной — смартфон поддерживает технологию Tru2Life+ для оптимизации контрастности и резкости картинки.

Xiaomi Mi Note 2 128 Гбайт

Xiaomi Mi Note 2 получил изогнутый OLED-дисплей от LG, топовый Snapdragon 821 и 6/128 Гбайт памяти в максимальной конфигурации, а также аккумулятор на 4070 мАч и Android под управлением MIUI 8. Дизайн у модели очень привлекательный, рамки в помещении совершенно не заметны, а в черном корпусе Mi Note 2 смотрится наиболее эффектно (еще есть серый вариант и ожидается расцветка Blue Coral).

Экран у этого «китайца» немного подкачал: 5,7-дюймовый дисплей имеет разрешение 1920x1080 пикс. с плотностью 386 PPI, но разочаровывает тут не разрешение, а матрица — после первых тестов флагмана Xiaomi посыпались жалобы на недостаточную яркость и невысокую резкость картинки. Однако это не мешает ему в самой дорогой комплектации стоить у нас от 41 900 руб.

ZTE Axon 7 64 Гбайт

Цельнометаллический корпус, в разработке которого поучастовали и дизайнеры концерна BMW, мощный процессор Qualcomm 820, 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ — в такой конфигурации ZTE Axon 7 вошел в десятку самых дорогих моделей прошедшего года. Есть версия с 128 Гбайт памяти, но в России она пока не продается даже на «сером» рынке.

AMOLED-экран у новинки достаточно большой, с диагональю 5,5” и разрешением 2560x1440 пикс. (538 PPI). На борту установлен Android 6.0.1 Marshmallow с удобной оболочкой MiFavor UI 4.0. В корпус встроены два стереодинамика с усилителем Asahi Kasei Microdevices AK4490, поэтому качество звука действительно на порядок лучше, чем у многих аналогичных по характеристикам смартфонов. Камера 20 Мп с сенсором Samsung Isocell 16:9 и со светодиодной вспышкой оставляет очень хорошее впечатление по снимкам. В целом, новинка получилась очень удачной и конкурентоспособной — флагманам придется немного потесниться.  

	
	ОС
	Процессор, ОЗУ
	Цена, руб.

	Vertu Aster Leaf
	Android 5.1
	Qualcomm Snapdragon 801,

2 Гбайт
	451 000

	Google Pixel XL 128 Гбайт
	Android 7.1
	Qualcomm Snapdragon 821 Pro,

4 Гбайт
	84 990

	Apple iPhone 7 Plus/7 256 Гбайт
	iOS 10
	Apple A10,

3/2 Гбайт
	78 990/
68 990

	Xiaomi Mi Mix 256 Гбайт
	Android 6.0
	Qualcomm Snapdragon 821 Pro,

6 Гбайт
	От 51 500

	Caterpillar CAT S60
	Android 6.0
	Qualcomm Snapdragon 617,

3 Гбайт
	49 500

	Huawei Mate 9
	Android 7.0
	HiSilicon Kirin 960,

4 Гбайт
	49 695

	ASUS ZenFone 3 Ultra 64 Гбайт
	Android 6.0
	Qualcomm Snapdragon 652 ,

4 Гбайт
	44 990

	Xiaomi Mi Note 2 128 Гбайт
	Android 6.0
	Qualcomm Snapdragon 821 Pro,

6 Гбайт
	От 41 400

	ZTE Axon 7 64 Гбайт
	Android 6.0.1
	Qualcomm Snapdragon 820,

4 Гбайт
	39 990


Источник: ZOOM.CNews
Российский рынок мониторов завершил год с ростом
Аналитическая компания ITResearch обнародовала предварительные данные по российскому рынку компьютерных мониторов. Его объем увеличился по итогам четвертого квартала и всего прошлого года, хотя темпы роста снизились.
Согласно оценкам экспертов, в октябре-декабре 2016 г. в России было продано 762 тыс. мониторов, что на 6,3% больше относительно аналогичного периода 2015 г. Это меньше динамики третьей четверти, когда подъем рынка в натуральном выражении измерялся 11%. Аналитики считают, что на рынке будет наблюдаться некая пауза.

В 2016 г. россияне приобрели 2,33 млн. ПК-мониторов, что на 10,6% больше показателя годичной давности. Это очень хорошо и заметно выше ожиданий начала 2016 г., когда цены на нефть и курс рубля падали, обращают внимание в ITResearch.

Аналитики не назвали крупнейших производителей на российском рынке мониторов по итогам прошлого года. В октябре 2016 г. лидером была Philips. Тогда компания опередила Acer, AOC и Samsung, однако разница в долях между указанными вендорами была минимальной, поэтому расстановка сил могла измениться в последующие месяцы. 
Источник: DailyComm
На российском рынке сканеров наблюдается 
разнонаправленная динамика
Аналитики ITResearch подвели итоги четвертого квартала на российском рынке сканеров. Продажи планшетных и документных моделей оказались самыми высокими в прошлом году, однако динамика была разной.
По оценкам экспертов, в октябре-декабре 2016 г. объем сегмента планшетных сканеров в России составил 21,8 тыс. устройств, что на 10% меньше, чем годом ранее. В деньгах произошел рост на 1,5%, до $2,2 млн., благодаря существенному увеличению цен на планшетные аппараты в долларовом выражении из-за укрепления рубля. Сильнее всего (на 30%) подорожали недорогие модели (стоимостью до $100), которые по-прежнему формируют большую часть спроса.

Документы-сканеры, в отличие от планшетных, показали подъем в штучных продажах, однако выручка в этом сегменте снизилась в четвертой четверти 2016 г. - на 23%, до $7,9 млн. За этот период было продано 8,64 тыс. таких аппаратов, что на 2,5% больше значения годичной давности.

Различия в денежной и натуральной динамике на рынке документ-сканеров аналитики объясняют изменениями структуры продаж в сторону менее дорогих продуктов. По сравнению с последним кварталом 2015 г. продажи высокоскоростных сканеров заметно сократились, в то время как доля моделей нижних категорий производительности возросла. 
Источник: DailyComm

Рынок смарт-часов вырос на 1% по итогам IV квартала 
и всего 2016 года
Эксперты Strategy Analytics зарегистрировали новые рекорды по поставкам смарт-часов по итогам минувшего квартала и года в целом. Лидером рынка остаются "умные" часы Apple Watch, а Samsung сохраняет за собой вторую позицию, сообщают специалисты.
Согласно подсчетам исследовательской компании, в заключительной четверти 2016 г. на глобальный рынок поступило 8,2 млн. смарт-часов, что на 1% больше, чем годом ранее, и является рекордным для отрасли квартальным результатом. Позитивной динамике способствовал сезонный рост спроса в конце года на ключевых развитых рынках, таких как США и Великобритания, а также выход новых моделей смарт-часов Apple. Ранее, на протяжении двух кварталов подряд, поставки гаджетов снижались.
По итогам всего 2016 г. производители выпустили в общей сложности 21,1 млн. смарт-часов, что также на 1% превышает показатели 2015 г. и является рекордным годовым объемом.

Эксперты полагают, что в октябре-декабре Apple поставила 5,2 млн. своих часов Watch, с учетом чего ее рыночная доля достигла 63%. Для сравнения, годом ранее соответствующие показатели вендора были на уровне 5,1 млн. штук и 63%.
Отмечается, что новые модели Watch Series 2 пользовались на удивление высоким спросом на рынках западных стран, что позволило Apple ликвидировать крупные складские запасы своих смарт-часов. За весь 2016 г. поставки носимых устройств Apple достигли 11,6 млн. штук, а доля компании составила 55%.
Квартальный результат Samsung был на уровне 800 тыс. смарт-часов, что на 38% меньше показателя годовой давности в 1,3 млн. штук. Эксперты отмечают, что южнокорейский вендор мог пострадать из-за довольно позднего релиза новой модели Gear S3. За прошлый год в целом Samsung поставила 2,4 млн. "умных" часов. Доля производителя на рынке оценивается в 9,8% (октябрь-декабрь) и в 11,4% (2016 г.).
Аналитики также подсчитали, что Apple и Samsung выпустили три из четырех смарт-часов, поступивших в минувшем году на глобальный рынок. Лидеры существенно опередили конкурентов, ближайшими из которых были Garmin, Fitbit и Huawei.
В заключении эксперты отметили, что индустрия "умных" часов демонстрирует первые признаки восстановления, но говорить об окончании трудностей еще рано. Вендорам предстоит решить ряд проблем, препятствующих росту рынка. В частности, Samsung аналитики рекомендовали выпустить более интересные или дешевые модели, а Apple - плотнее сотрудничать с операторами в продаже Watch. Кроме того, гаджеты должны обзавестись более точными сенсорами для слежения за активностью и здоровьем, чтобы заслужить доверие потребителей. 
Источник: DailyComm
